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意法半導體揭露2027-2028年財務模型及實踐2030年目標之規劃 
  

• 制定中期財務模型：2027-2028年營收約180億美元，營業利潤率達22-24% 

• 重申逾200億美元營收目標及相關財務模型，目前預計2030年達成營收目標 

 

【臺北訊，2024年11月27日】—服務橫跨多重電子應用領域之全球半導體領導廠商意法半導體

（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）表示，在策略保持不變的框架內，申

逾200億美元的營收目標和相關財務模型，預計將在2030年達成此一目標。意法半導體亦制定了一個

中期財務模型，預計2027-2028年營收約為180 億美元，營業利潤率在22%至24%之間。 

 

隨著製造重組計畫和成本基數調整計畫落地執行，意法半導體預計到2027年底，將相較目前節省高達

數億美元的成本，這將使公司在2027-2028年營業利潤率上看22%至24%。 

 

意法半導體的價值主張仍然著重於永續和獲利的成長，為客戶提供差異化的產品方案，並堅持永續發

展的承諾。在推動各產業邁向更智慧、更安全、更永續之未來的轉型過程中，攜手客戶和合作夥伴繼

續扮演關鍵的角色。 

 

摘要表 

 中期財務模型 

（2027-2028年） 

200億美元目標 

（2030年前） 

營收 ~180億美元 200億+美元 

毛利率 ~44-46% ~50% 

營業利潤率 ~22-24%2 >30% 

自由現金流1轉化率 ~20%2 >25% 

假設貨幣匯率約為1.09美元兌1.00歐元 

 

前瞻聲明 

本新聞稿中包含一些非歷史事實之敘述是以管理階層當前的觀點和假設，以已知和未知風險和不確定性為前提，對未來做出涉及已

知和未知的風險、不確定趨勢的預測陳述，以及其他前瞻性陳述（依照1933年證券法最新版第27A條或1934年證券交易法最新版第

21E條之規定），這些風險和不確定趨勢可能由於以下因素而導致實際結果、業績或事件與本聲明所預期的結果、業績或事件存在

重大差異： 

 

• 全球貿易政策的變化，包括關稅和貿易壁壘的採用和擴大，可能會影響宏觀經濟環境並對本公司產品需求產生不利影響； 

 
1非美国通用会计准则有关如何转换成美国GAAP数据，以及ST认为这些评核指标重要的理由，请参考附录A 
2不包括一次性收入 
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• 不確定的宏觀經濟和產業趨勢（例如，通貨膨脹和供應鏈波動），可能會影響本公司產能和終端市場對產品的需求； 

• 客戶需求與預測不同； 

• 在瞬息萬變的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力； 

• 本公司、客戶或供應商經營所在地區之經濟、社會、公共衛生、勞工、政治或基礎建設條件的變化，包括由於宏觀經濟或地區事

件、地緣政治和軍事衝突、社會動盪、勞工行動或恐怖活動； 

• 本公司任何主要代理商出現財務困難或主要客戶大幅減少訂單； 

• 本公司產能利用率、產品組合和製造效率和／或滿足供應商或協力廠商製造供應商預留之產能所需的產量； 

• 本公司運營所需設備、原物料、公用事業服務、協力廠商製造服務和技術或其他物資供應狀況和成本（包括通貨膨脹導致成本增

加）； 

• 本公司系統的功能和性能：這些系統面臨網路安全威脅，並支援本公司之製造、財務、銷售等重要營運活動；入侵本公司或客戶、

供應商、合作夥伴、協力廠商授權技術提供商的 IT系統； 

• 本公司之員工、客戶或其他協力廠商的個人資料被竊取、丟失或非法使用，以及違反隱私法規； 

• 本公司競爭對手或其他協力廠商智慧財產權（IP）主張的影響，以及本公司能否以合理的條款和條件獲得所需技術許可； 

• 稅收規則的變化、新的或修訂的立法、稅務審核的結果或國際稅務條約的變化可能影響本公司業績以及準確預估稅收抵免、退稅、

減稅和準備金，以及實現遞延所得稅資產的能力，致本公司整體稅務狀況發生變化； 

• 外匯市場的變化，尤其是與歐元和本公司營運所用之其他主要貨幣對美元的匯率變化； 

• 正在進行之訴訟的結果以及本公司可能成為被告的任何新訴訟的影響； 

• 產品責任或保修索賠，因疫情或無法交貨的索賠，或與本公司產品相關的其他索賠，或客戶召回產品包含本公司的晶片 

• 本公司、客戶或供應商營運所在地區的自然事件，如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發或其他自然行為、氣候變化的影響、健康

風險和傳染病或全球流行傳染病； 

• 半導體產業監管和相關法規加緊，包括與氣候變化和永續發展相關的監管和倡議，以及本公司到 2027 年範圍一和範圍二排放和

範圍三部分排放達成碳中和的目標； 

• 傳染病或全球傳染病疫情可能會在長時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響，也可能對本公司之業務和營運產生重大不利影響； 

• 本公司之供應商、競爭對手和客戶之間的橫向和垂直整合導致的產業變化；  

• 逐步推動新計畫的能力，能否成功可能受本公司無法控制的因素影響，包括協力廠商提供之重要元件的供貨能力和外包商的表現

是否符合預期。 

 

上述前瞻性陳述受各種風險和不確定性之影響，可能導致本公司業務的實際結果和業績與前瞻性陳述產生重大不利差異。某些前瞻

性陳述可以透過使用前瞻性術語來辨識，例如「相信」、「預期」、「可能」、「應該」、「將」、「尋求」或類似表達或其否定

形式或其他變體或類似術語，或透過對策略、計畫或意圖的討論。 

 

其中一些風險已在「第 3項」中定義並進行更詳細的論述。重要資訊——風險因素已列入本公司於2024年2月22日提交SEC證券會

之截至2023年12月31日的年度Form 20-F年度報告中。如果其中一種或多種風險因素已成為既定事實或基本假設被證明是錯誤的，

則實際結果可能會與本新聞稿中預期、相信或預期的結果大不相同。本公司不準備亦無義務更新本新聞稿中的任何產業資訊或前瞻

性陳述，反映後續事件或情況。 

 

本公司在不定期報備證券交易委員會之「Item 3.重要資訊——風險因素」檔中列出上述不利變化或其他因素，這些因素可能對本公

司之業務和／或財務狀況產生重大不利影響。 

 

關於意法半導體 

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合

元件製造商（IDM），意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態

系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，

電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027 年達成碳中和（適用於範圍 

1 和範圍 2 ，以及部分範圍 3 ）之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。 

http://www.st.com/

